A

LEMBAGA = S - - e i Tie .

ARKITEK
MALAYSIA

- KATEGORI SENIBINA

~ Terbuka kepada semua Firma Senibina/ Akitek/
- Akitek Graduan yang berdaftar dengan LAM

" TARIKH TUTUP PENDAFTARAN:

17 JULAI 2023 (ISNIN)

4 ,

K®OD OR UNTUK

UNTUK MAKLUMAT LANJUT:

R +603-2698 2878 (En. Syahirul)
al event@lam.gov.my

o 2 Mata
~ \KreditCPD/
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kTerbuka kepada | semua 3en1$ banganan tinggi 40«5& mlgkat yang menggambarkan

k Gr: '; "uan yang berdaftar dengan

. sel sk punyal apa-apa pertallan dengan paneija;m atau convenor -
. Peserta perlu memuat naik maksima dua (2) poster bersaiz Ai ﬂandscape) berformat IPEG' _
dengan resolusi sekurang-kurangnya 300dpl v

- YmanPendaftaran RM300 bagi set;tap penyertaan
PANEL JURL:
.ff : meesor Madya (Ind) o Y Yan% Dipertua LAM : ;
o Ar Sarly Adre Bm Sarkumi i; 2) Presiden Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM)

3) Presiden Malaysian Institute of Interior Designers (MIID)

4) Presiden Association of Consulting Architects Malaysia (ACAM)
5) Pengerusi JK Identiti Rekabentuk Senibina (IRAS) Negara, LAM
6) Tan Sri Dato’ Sri Ar. Haji Esa Bin Haji. Mohamed

7) Dato' Haji Ar. Hajeedar Bin Abdul Majid

8) Ar. Hijjas Bin Kasturi

TARIKH TUTUP HADIAH YANG DITAWARKAN :

PENDAFTARAN: 17 JUL 2023 (ISNIN)

Pertama : RM?20,000

. Pendaftaran Bermula: 17 Jun 2023 (Sabtu)

. Pengeluaran Brif Pertandingan: 03 Jul 2023 (Isnin) Kedua : RM10,000
~ Pertanyaan & Soal Jawab: 24 Jul2023 (Isnin) R

- Tarikh Tutup Pengemukaan: 30 Ogos 2023 (Jumaat) Saguhatl X3 : RM3,000

Penyampaian Hadiah: 05 Okt 2023 (Khamis) *Hadiah wang tunai beserta Sl_]ll

IMBAS KOD QR UNTUK

DAFTAR
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